
主治医师（口腔医学）-口腔修复学（A1/A2型题 5）

1、左侧下颌第一磨牙缺失，缺隙区龈距离低，人工牙应选用

A.成品塑料牙

B.成品瓷牙

C.雕塑蜡牙，充胶换成塑料牙

D.金属面牙

E.以上均不正确

2、以下关于可摘局部义齿支持形式的叙述，不正确的是

A.牙支持式义齿的力主要由天然牙承担

B.牙支持式义齿适用于缺牙数量少，缺牙间隙小，缺隙两端均有可

利用的健康基牙

C.设计粘膜支持式义齿时，应尽量多设计支托，以减轻粘膜的负担

D.混合支持式义齿的力由天然牙和基托下的粘膜、牙槽骨共同承担

E.肯氏第一类和第二类缺失，常常采用混合支持式义齿设计

3、粘膜支持式义齿

A.力通过卡环传导到基牙上

B.力通过支托传导到基牙上

C.力通过支托传导到粘膜和牙槽骨上

D.力通过基托传导到基牙上



E.力通过基托传导到粘膜和牙槽骨上

4、适合采用平均倒凹法确定就位道的是以下哪种情况

A.后牙游离缺失

B.前牙缺失

C. 一侧后牙非游离缺失

D.前、后牙同时缺失

E.缺牙间隙多，倒凹大

5、在进行可摘局部义齿修复前，首先应了解

A.缺牙的部位和数目

B.缺牙区牙槽崎状况

C.患者的全身状况

D. 口内余留牙情况

E.下颌运动是否异常

6、以下哪项不是可摘局部义齿修复前口腔检查必需的

A.缺牙的部位

B.剩余牙槽崎的情况

C.旧义齿

D. 口腔粘膜及唾液

E.曲面断层X 线片



7、双侧上颌第一、二前磨牙、第一、二、三磨牙缺失对于单侧上颌

结节有骨性倒凹者，最佳的处理是

A.不进行任何处理

B.手术去除骨性倒凹

C.在基托组织面缓冲

D.减小基托面积，不覆盖上颌结节

E.以上均不正确

8、双侧上颌第一、二前磨牙、第一、二、三磨牙缺失，对于双侧上

颌结节均有较大骨性倒凹者，最佳的处理办法是

A.不进行任何处理

B.手术去除单侧骨性倒凹

C.手术去除双侧骨性倒凹

D.在基托组织面缓冲

E.以上均不正确

9、以下哪些措施有助于防止义齿下沉性不稳定

A.咬蜡

B.制取解剖式印模

C.制取功能性印模

D.调平衡



E.选用无尖牙

10、目前临床使用最多的印模材料是

A.藻酸盐印模材料

B.硅橡胶

C.印模膏

D.印模石膏

E.以上都不是

11、以下哪种印模时必须做肌功能修整

A.功能性印模

B.记存印模

C.参考印模

D.对颌牙印模

E.解剖式印模

12、硅酸乙酯结合剂包埋料的特点是

A.较低的凝固膨胀，较高的温度膨胀

B.较高的凝固膨胀，较低的温度膨胀

C.温度膨胀和凝固膨胀均较高

D.温度膨胀和凝固膨胀均较低

E.以上均不正确



13、以下关于隙卡沟的预备，不正确的是

A.尽量利用天然间隙

B.必要时可调磨对牙尖

C.沟底呈楔形

D.深度不应破坏邻接点

E.宽度一般为0. 9 ~ L  0mm

14、患者右侧下颌第二前磨牙、第一、二、三磨牙缺失，余留牙正

常。最恰当的基牙选择

A.右侧下颌尖牙、第一前磨牙

B.右侧下颌尖牙、第一前磨牙、左侧第二磨牙

C.右侧下颌尖牙、第一前磨牙、左侧第一前磨牙

D.右侧下颌尖牙、第一前磨牙、左侧第一前磨牙、第二磨牙

E.右侧下颌第一前磨牙、左侧下颌第一前磨牙、第二磨牙

15、患者右侧上颌中切牙、侧切牙、第一前磨牙、第一磨牙、左侧

上颌第一、二前磨牙、第一磨牙缺失，余留牙正常。最恰当的基牙选

择

A.右侧上颌第二磨牙、左侧上颌中切牙、尖牙、第二磨牙

B.右侧上颌尖牙、第二前磨牙、第二磨牙、左侧上颌第二磨牙

C.右侧上颌第二前磨牙、第三磨牙、左侧尖牙、第三磨牙



D.右侧上颌第二前磨牙、第二磨牙、左侧尖牙、第二磨牙

E.双侧上颌尖牙、第二磨牙

16、可摘局部义齿设计中，以下哪种支点线的分布对可摘局部义齿

的稳定最有利

A.横线式

B.斜线式

C.直线式

D.曲线式

E.平面式

17、牙支持式义齿适用于以下哪种情况

A.肯氏第一类和第二类，基牙稳固

B.肯氏第一类和第二类，但基牙条件较差的情况

C.前牙多数缺失，后牙条件好

D.大多数牙缺失，余留牙条件差

E.缺牙数目少，缺隙两端有基牙，基牙稳固

18、右侧上颌第一磨牙缺失，右侧上颌第二磨牙向缺隙侧轻度倾斜,

右侧上颌第二前磨牙远中面无倒凹，拟行活动义齿修复，为取得就位

道，最佳的办法是

A.拔除倾斜牙



B .正畸治疗C .少量调磨右侧上颌第二磨牙近中倒凹D .设计R P I卡环E .以上都不是

19、基牙向缺隙方向倾斜时所画出的观测线为A. I 型观测线

B. n 型观测线C .川型观测线D. IV型观测线E. V 型观测线

20、下述不属于可摘局部义齿支持部分的是A .天然牙B .基托覆盖的粘膜，骨组织C .天然牙和基托覆盖的粘膜、骨组织D .基托覆盖的粘膜E .人工牙

21、可摘局部义齿的特点不包括A .体积一般较大B .异物感较重



C.适应范围小

D.制作简单，造价一般较低

E.磨除牙体组织较少

22、磨牙支托的宽度应为磨牙面颊舌径的

A. 1/3

B. 1/2

C. 2/3

D. 1/4

E. 3/5

23、II型观测线倒凹区主要集中在基牙的

A.近缺隙侧

B.远缺隙侧

C.近缺隙侧大，远缺隙侧小

D.近缺隙侧和远缺隙侧相等

E.近缺隙侧和远缺隙侧都大

24、关于导线的叙述正确的是

A.导线就是牙冠的外形高点线

B.导线就是牙冠最突点的连线

C.导线就是牙冠的最大周围线



D.导线是指在确定共同就位道后，分析杆沿基牙的轴面转动一周，

画出分析杆与基牙轴面最突点的连线

E.导线是指牙齿的长轴与水平面垂直，用垂直杆围绕牙冠转动一周,

垂直杆与牙冠轴面最突点接触的连线

25、可摘局部义齿中关于卡环体与卡环臂的描述中，正确的是

A.卡环体位于倒凹区，卡环臂位于非倒凹区

B.卡环体位于非倒凹区，卡环臂位于倒凹区

C.卡环体和卡环臂均应位于倒凹区

D.卡环体和卡环臂均应位于非倒凹区

E.以上说法都正确

26、关于导线与倒凹的描述正确的是

A.导线以上为倒凹区

B.导线以下为非倒凹区

C.导线以上为非倒凹区，导线以下为倒凹区

D.导线以上为倒凹区，导线以下为非倒凹区

E.以导线处为界，导线上和导线下统称为倒凹区

27、缩孔是指

A.支架表面粗糙

B.支架表面与磺砂牢固结合在一起的现象



C .由于体积收缩在支架表面或内部留下的孔穴D .砂粒在铸件表面域内部造成孔穴E .支架卡环铸造不全

28、观测线在基牙的近缺隙侧距面远，远缺隙侧距离面近的是哪类

观测线A. I 型观测线B. I I型观测线C. III型观测线D. IV型观测线E. V 型观测线

29、可摘局部义齿支架打磨抛光的要点不正确的是A .由粗到细B .压力适当C .注意降温D .走向一致E .先打磨再喷砂

30、斜向就位是指义齿戴入时义齿与平面呈A .大于9 0 ° 夹角B .小于9 0 ° 夹角



C.等于90°夹角

D.大于90° , 小于 120°夹角

E.大于 120° , 小于 180°夹角

31、制作义齿前，应用观测器的目的下面哪一种说法不正确

A.观测分析基牙和组织倒凹的大小

B.画出导线

C.确定义齿各部件的共同就位道

D.画出牙冠外形高点线

E.画出各基牙以及与义齿有关的余留牙和牙槽崎粘膜上的观测线

32、可摘局部义齿的基牙数通常是指

A.至少有两个或两个以上的基牙

B.有两个或两个以下的基牙

C.有一个或两个基牙

D.没有基牙

E.必须有三个以上的基牙

33、硬固体是一种

A.无弹性的固位体

B.有弹性的固位体

C.有弹性的非固位体



D.有弹性的连接体

E .弹性很佳的固位体

34、关于义齿就位道的描述中，不正确的是

A.义齿的就位道是指义齿在口内的戴入方向

B .义齿必须顺着一定的方向和角度患者才能自行取戴

C .义齿的摘、戴方向相反，但角度相同

D.义齿的摘、戴方向相同，但角度不同

E .义齿的摘出方向称为摘出道

35、选择就位道的总原则是

A.尽量争取主基牙画出I I类导线，照顾前牙美观

B .尽量争取主基牙画出HI类导线，照顾前牙美观

C .尽量避开妨碍义齿就位的硬、软组织的不利倒凹，尽量争取主基

牙画出 I 类导线，照顾前牙的美观

D.尽量争取主基牙画出其他类型的导线

E .以上说法都正确

36、I I型观测线最适用于以下哪种卡环

A.三臂卡环

B. I I型卡环

c. n i型卡环



D.三臂卡环和n 型卡环

E. n 型卡环和ni型卡环

37、肯氏第三类缺失的可摘局部义齿蜡型装盒方法一般采用

A.整装法

B.分装法

C.混装法

D.以上三种方法均可以

E.以上三种方法均不可以

38、与一次包埋法相比，蜡型的两次包埋法主要优点是

A.铸造不易变形

B.铸件不易粘砂

C.铸件不易出现砂眼

D.支架表面更精细

E.节约内包埋料，降低成本

39、焙烧铸圈时，铸圈在电烘箱内应

A.先向上，再横放

B.先向下，再横放

C.先向下，再向上

D.先向上，再向下



E. 一般向上

40、在铸圈内面衬湿石棉纸的目的是

A.使铸模受热均匀

B.缓冲铸造时铸金的冲压力

C.为包埋材料的膨胀提供间隙

D.便于脱模

E.以上均不正确

41、以下哪项不是支架变形的原因

A.支架蜡型变形

B.打磨引起变形

C.包埋料热膨胀不足

D.合金线收缩率过大

E.包埋材料透气性差

42、储金球应设置在

A.主铸道上，避开铸圈热中心区

B.主铸道上，位于铸圈热中心区

C.分铸道上，避开铸圈热中心区

D.分铸道上，位于铸圈热中心区

E.铸件蜡型的四周



43、根据 Kennedy分类法，双侧下颌中切牙、侧切牙、第二、三磨

牙缺失属于

A.第一类第一亚类

B.第二类第一亚类

C.第二类第二亚类

D.第三类第二亚类

E.第四类第二亚类

44、关于弯制卡环的注意要点，以下说法不正确的是

A.支托及卡环肩不能影响咬合

B.卡环尖端应圆钝

C.卡环丝以直角或锐角形转弯为宜

D.切忌反复弯曲调改卡环某一部分

E.卡环连接体应与模型之间保持0. 5〜 1mm的距离

45、下述关于可摘局部义齿组成的叙述中，最正确的是

A.它是由人工牙、基托、固位体、连接体组成

B.它是由人工牙、基托、连接体组成

C.它是由基托、固位体、连接杆组成

D.它是由支托、人工牙、连接杆组成

E.它是由卡环、人工牙、支托组成



46、前牙唇侧无基托的可摘局部义齿蜡型装盒方法最好是采用

A.整装法

B.分装法

C.混装法

D.以上三种方法均可以

E.以上三种方法均不可以

47、以下关于义齿支架电解抛光正确的是

A.金属表面凹处产生钝化，凸处产生电化学溶解

B.电解液在铸件周围产生气泡时不能搅动

C.铸件挂在负极上

D.电解时间以20〜 50min为宜

E.以上均不正确

48、关于整装法以下叙述不正确的是

A.模型支架，人工牙的唇颊面均包埋在下层型盒

B.人工牙易移位

C.卡环不易移位

D.适用于前牙唇侧基托的可摘局部义齿

E.咬合关系稳定



49、自凝塑料糊塑临时修复体最佳时期是

A.湿砂期末期

B.稀糊期末期

C.粘丝期末期

D.面团期末期

E.橡胶期

50、以下哪项不是可摘局部义齿卡环移位的原因

A.包埋的石膏强度不够

B.开盒去蜡时包埋石膏折断

C.填塞塑料过早

D.堵塞塑料过晚

E.热处理后开盒过早

51、对于粘在义齿组织面不易去净的石膏，可用以下何种溶液浸泡

2 4小时去除干净

A. 3%碳酸氢钠溶液

B. 30%碳酸氢钠溶液

C. 3%枸椽酸钠溶液

D. 30%枸椽酸钠溶液

E. 3%氢氟酸溶液
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